
Description du produit

 

La pâte BEST-Solder (Tin) est le meilleur choix de reballing IC.
meilleure marque originale,
Qualité vérifiée                          
                         
Application: peut être utilisé pour la réparation d'ordinateurs portables / ordinateurs /
téléphones portables / domestiques Appliances SMD IC et BGA IC, outils pour la
puceréparer et ligne de fabrication électronique. 
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